Integra™-Serie: Modell 508.5

Selektivlotsystem fiir hohen Durchsatz bei hocheffizienten Lotverfahren

Eigenschaften und Vorteile

®  Mehrphasen-Betrieb mit kombinierten Flux- und
Vorheizzonen sowie Selektiviétzonen fur gleichzeitiges
Fluxen, Vorwérmen und Léten.

Daruber hinaus sind Varianten mit zwei oder drei
Létstationen fir Massenanwendungen mit Hochleistungs-
Selektividten erhéltlich

Wabhl zwischen Single- und Dual-Dropjet-Fluxern und
Léttiegeln fur entweder simultane parallele oder voneinander
unabhangige doppelseitige Losungen

Parallele Verarbeitung fihrt zu einer betréachtlichen
Erhéhung des Durchsatzes der Maschine wahrend
doppelseitige Losungen mehr Flexibilitat beim Léten bieten

Volltitan-L6ttiegel, die mit allen Létlegierungen kompatibel
und gleichzeitig leicht und ohne Werkzeuge zu warten sind

Integra™ 508.5 ist eine Mehrstationen-Selektivlétanlage, die
fiur Massenanwendungen mit einem hohen Durchsatz
konzipiert wurde. Wegen sseiner Modulbauweise kann
Integra™ 508.5 an die Anforderungen unterschiedlicher
Massenanwendungen angepasst werden. In den vier
erhiltlichen Varianten bietet Integra™ 508.5 gleichzeitiges
Fluxen, Vorwirmen und Loten und kann fiir eine maximale
Produktionsleistung mit zwei oder drei Inline-Létstationen
konfiguriert werden.

Vielseitigkeit. Durch seine flexible Konfiguration ist die
Integra™ 508.5-SelektivlStplattform tiberaus vielseitig und
kann fiir einfache oder parallele Prozesse ebenso ausgeriistet
werden wie fiir doppelseitige Losungen. Bei Verwendung
eines Single-Dropjet-Fluxers und Léttiegels konnen
Leiterplatten bis zu einer GréBie von 508 x 508 mm
verarbeitet werden.
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Integra™ 508.5 2S-Konfiguration

Bei einer Konfigurierung mit Dual-Dropjet-Fluxern und
Dual-Léttiegeln kann die Integra™ 508.5 in zwei
verschiedenen Betriebsmodi verwendet werden und bis zu
10 Platten gleichzeitig verarbeiten. Im parallelen
Verarbeitungsmodus kénnen in jeder Flux- und Létstation
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zwei Leiterplatten gleichzeitig gefluxt und gel6tet werden,
wodutrch die Produktivitit der Maschine verdoppelt wird.
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Integra™ 508.5 3S-Konfiguration

Der doppelte Verarbeitungsmodus ermdglicht innerhalb
eines Programms ein Léten mit Diisen in unterschiedlichen
GréBen und fithrt so zu mehr Flexibilitit und Produktivitit.
Bei Verwendung von zwei verschiedenen Lotlegierungen ist
im doppelten Verarbeitungsmodus ein Single-Dropjet-
Fluxer mit Dual-Loéttiegeln ideal geeignet, weil der Lottiegel
nicht manuell getauscht werden muss.

Wert Die umfassenden Prozesslésungen von Nordson
SELECT zeichnen sich durch einen hohen Innovationsgrad
aus und sorgen fiir maximale Kapitalrendite und niedrige
Gesamtbetriebskosten. Von den ersten Schritten zur
Prozessentwicklung bis hin zur Setienproduktion betreut Sie
unser erfahrenes weltweites Netzwerk aus Technikern,
Applikationsentwicklern und technischen Kundendienst-
Mitarbeitern.
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Leistungsmerkmale der Integra™ 508.5

Die Integra™ 508.5 ist eine SMEMA-kompatible Selektivlétplattform mit mehreren Stationen, die fir anspruchsvolle Massen-
Durchsteckmontage- und SMT-Lotanwendungen mit Mischtechniken entwickelt wurde. Dazu gehéren:

o Doppelseitige TH-/SMT-Baugruppen
o  TH Selektiv- und Miniwellen-Loten

O Loten mit Mehrfach-Lotlegierungen ohne Wechseln der Lottiegel

Parallel or double processing modes
with dual fluxers and solder pots for
simultaneous or independent soldering

Parallel mode solders two boards at
same time, double mode allows
multiple size nozzles in one program

Multi-stage operation with
concurrent fluxing, preheating and
soldering for increased throughput

MicroDrop drop-jet fluxer
standard and available dual
MicroDrop drop-jet fluxers

Standardfunktionen
Mehrphasen-Betrieb mit unabhingigen Bereichen fur
gleichzeitiges Fluxen und Vorwirmen sowie entweder zwei (508.5
2S) Selektivlotstation oder drei (508.5 3S) SelektivlGtstationen
SMEMA-Kettenférderer mit positiver PCB-Erfassung
Breitenanpassung des automatischen Transporteurs
MicroDrop Dropjet-Fluxer
System zur Erfassung des Flussmittelniveaus
Vollflichiges Vorwirmen der Unterseite mit Infrarot
Volltitan-Tiegel und Pumpengruppe
Magnetgekuppelte Schnellwechsel-Létdiisen
Automatische Niveauliberwachung im Lottiegel
Automatische WellenhShentiberwachung
Beheiztes Stickstoff-Inertisierungssystem
Kamera zur Prozessbeobachtung
PhotoScan-Editor und Software zur Maschinenkontrolle
- Einfaches Programmieren mit ,,Point and Click*
- Remote-Steuerung der Maschine
- Remote-Instandhaltung der Maschine
- Netzwerk- und FIS-fahig
TFT-Monitor
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Multiple soldering stations for
high-volume applications with
maximum throughput

Single or dual fluxers and
solder pots for increased
productivity and flexibility

Automatically adjustable nozzle
distance between 80-240 mm

Full titanium solder pots and
pump assemblies compatible
with all solder alloys

LZusiitzliche Konfigurationen

Dual-MicroDrop-Dropjet-Fluxer und Dual-Léttiegel und
Pumpengruppen fiir Parallelléten oder doppelseitigen Modus mit
entweder zwei (508.5PD 2S) oder drei Selektivlétstationen
(508.5PD 3S)

Optionale Funktionen

Flux-Priifsystem zur Dropjet-Kontrolle durch Prozesssteuerung
mit Istwertrickfithrung

Vollflichiges Vorwirmen der Oberseite mit Infrarot
Pyrometer-Steuerung mit geschlossenem Regelkreis

System zur Erfassung der Kriimmung der Leiterplatte
Zweifachkamera und zweiter Monitor zur Prozessbeobachtung
Automatisches Lotdraht-Zufiihrsystem

Automatisches System zur Létmittelniveau-Feststellung
System zur WellenhShetberwachung

Automatisches Diisenreinigungssystem

AOI-Prifsystem fir Lotverbindungen

System zur Datenerfassung mit Nachverfolgbarkeit alle
Prozessparameter

Barcode-Leser
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Integra™ 508.5-Konfigurationen

Das Integra™ 508.5 Selektivlotsystem mit mehreren Stationen ist in Varianten mit zwei oder drei Létstationen erhiltlich, wobei eine
grofle Bandbreite an Massenanwendungen mit Hochleistungs-Selektivléten abgedeckt wird. Sowohl die Variante mit zwei als auch die
Variante mit drei Lotstationen hat eine Vorheizung oben und unten ditekt nach dem Fluxen und kann fiir einfache, parallele oder
doppelseitige Lésungen ausgertstet werden.

Zwei Varianten an Lotstationen haben eine Vorheizung oben iiber jeder Létstation und eine zweite Vorheizstation oben und unten fir
Loten von Leiterplatten-Baugruppen mit groBer thermischer Masse. Drei Varianten von Lotstationen haben eine Vorheizung oben
tber jeder Lotstation und sind fiir maximalen Durchsatz konzipiert.

Integra™ 508.5 Verfiighare Maschinenkonfigurationen
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Integra™ 508.5PD 2S — zwei Lotstationen, parallel oder doppelt
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Integra” 508.5PD 3S — drei Lotstationen, parallel oder doppelt
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Pluspunkte der Integra™ 508.5

Modulare Bauweise mit hoher Flexibilitat

Gleichzeitiges Fluxen, Vorwirmen und Léten

Einfaches, paralleles und doppeltes Fluxen und
Loten

Doppell6ttiegel ermoglichen die Verwendung
verschiedener Lotlegierungen

- Hohe Qualitit der Lotverbindungen mit
vollstindiger Riickverfolgbarkeit des Prozesses

Parallele Verarbeitung von Multi-up Paneelen

Beim Betrieb im parallelen Verarbeitungsmodus
miissen die Platinen paneelisiert werden und
einzelne Platinen missen im regelmiBigen Abstand
auf 80-240 mm gleichmiBig verteilt werden. Eine
Leiterplatte mit einem beliebigen Mehrfachen von
zwei Platten, die in Richtung der Dualdiisen
ausgerichtet sind, bietet das optimale Ergebnis aus
dem gleichzeitigen Fluxen und Léten von zwei
Platten, einschlieBlich 2-up, 4-up, 6-up oder 8-up-

Paneele.

Bei einer ungeraden Anzahl von Platinen innerhalb
eines Multi-up-Paneels wird ein teilweiser Nutzen
erzielt. So bietet ein 3-up-Paneel den vollen
Nutzen bei gleichzeitigem Fluxen und Léten zweier
Platinen und bei einfachem Fluxen und Loten der
dritten Platine. Ein 5-up-Paneel bietet den vollen
Nutzen bei parallelem Fluxen und Léten von vier
Platinen und bei einfachem Fluxen und Loten der
funften Platine.
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Spezifikationen: Integra™ 508.5

Bewegungssystem

Z Genauigkeit +50 um

7 Wiederholbarkeit (: 50 um, 3 Sigma
7 Geschwindigkeit: 0,05 m/s Spitze
X-Y Genauigkeit +50 pm

X-Y Wiederholbarkeit ®:  £50 pm, 3 Sigma
X-Y Geschwindigkeit: 0,2 m/s Spitze
Computer

PC mit Betriebssystem Windows®

Software

PhotoScan ,,Point-and-Click“-Programmeditor und Softwate
zur Maschinensteuerung

Fassungsvermogen und Gewicht des Lottiegels

Fassungsvermogen @:  Ca. 12,0 kg

Gesamtgewicht des Zinn-Blei-Lots zusammen mit dem
Lottiegel und der Pumpengruppe @: Ca. 22,4 kg
Gesamtgewicht des bleifreien Lots zusammen mit dem
Léttiegel und der Pumpengruppe @: Ca. 19,7 kg

Létharer Bereich (X-Y)

Einfacher, paralleler oder doppelter Betriebsmodus @ 4:
Max. 508 x 508 mm
Min. 50 x 50 mm

Magliche Leiterplatten-GroBen
Max. Leiterplatten-GroBe508 x 508 mm

Min. Leiterplatten-Gré3e 50 x 50 mm
Forderer

Max. Linge der Leiterplatte / des Trigers: 508 mm
Min. Linge der Leiterplatte / des Trigers: 50 mm
Max. Breite der Leiterplatte / des Trigers: 508 mm
Min. Breite der Leiterplatte / des Trigers ©: 50 mm
Max. Stitke der Leiterplatte / des Trigers: 15,2 mm
Max. Freiraum auf der Oberseite der Platine 120 mm

Max. Freiraum auf der Unterseite der Platine 40 mm
Kantenabstand ©): 3 mm, Kantenforderband mit
Klemmschienen
Entsprechend dem SMEMA-
Standard

fur Forderbandhohe; Hohe

anpassbar von 940-965 mm

Transporthdhe:

gemessen vom Boden bis zur
Unterkante der Leiterplatte
Belastbarkeit ©: 7,5 kg
Automatisch (SMEMA),
manuelle oder durchkontaktiert

Betriebsmodi:
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Anlagen-Voraussetzungen

Stellfliche des Systems: 5540 x 1700 mm

Druckluft: 6 bar min., 8 bar max.

Leistung (Netzstrom) 0: Spannungsversorgung mit 3
Phasen, 400VAC, 50-60 Hz, 26-34 kW,
30-32 A

Stickstoff: 99,99% (4.0) rein, 4-6 bar, 1,3 m?/Stunde

(jede einfache Tiegelstation), 2,6
m?/Stunde (jede Doppeltiegel-Station)
Beltftung: Riickseite 150 m®/Stunde und Leitung, 100
mm Leitungsdurchm.
Gewicht der Anlage ©9: 3000 kg

) Wiederholbarkeit wird bei voller
Nenngeschwindigkeit des Systems gemessen.

@) Lotleistung und Gesamtgewicht jedes
Léttiegels und der Pumpengruppe variieren je nach
Lotlegierung.

3 Platinengréfe im Parallelbetrieb und im
doppelseitigen Modus reduziert

4 Fur kleinere oder groBere Platinen / Trager
kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

®) Kantenférderer entspricht den SMEMA-
Standards

©) Gesamtgewicht aller Teile auf dem Forderer

zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Bei héheren
Anforderungen an die Tragkraft kontaktieren Sie
bitten den Hersteller.

@) Je nach Zusammenstellung variiert die
elektrische Leistung.

®) Je nach Zusammenstellung variiert das
Gewicht der Anlage.
) Abhingig von der Zusammenstellung.

Andere Zusammenstellungen sind erhiltlich.
Wenden Sie sich an Nordson SELECT.

Windows ist eine in den USA und anderen Lindern
eingetragene Marke von Microsoft Corporation.
Eingehaltene Normen

SMEMA, CE

Maglicherweise stehen zusiitzliche Optionen zur
Verfiigung: kontaktieren Sie Nordson SELECT, um mehr zv
erfahren.
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Integra™ 508.5

Fir weitere Informationen

. . kontaktieren Sie Ihren Vertreter
Abmessungen in Millimeter
vor Ort oder lhr Regionalbiiro.

Nordsonselect.com

Nordamerika
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Spokane Valley, WA, USA
+1.509.924.4898
|L— 3000 -l 2540 -l info@nordsonselect.com
0T S =
o ° oo ° © China
e ) o .
E-Mail:
} . info@nordsonselect.com
B . . | - : : g
d ¥ 3LF Schanghai
L[| | [, S ) +86.21.3866.9166
- =]
TOP VIEW (MM) Peking

+86.10. 8453.6388

«79 i Kanton
m @ @ - s +86.20.8554.9996
§ [—] —] - i I —T —T] R —
0 %D 0 Maastricht, Niederlande
&= " ' &= & +31. 43.352.4466
o Integre |0 O Integrer |0 l info@nordsonselect.com
T T
i 5540 ‘ Japan
FRONT VIEW (MM) SIDE VIEW (MM) TOkiO

+81.3.5762.2801

Info@nordsonselect.com

Korea
Seoul

+82.31.765.8337

info@nordsonselect.com

Nordson SELECT Inc.

Indien
Biiro Deutschland Madras
+49 (0) 7273 949466 0 Telefon +91. 44.4353.9024
info@nordsonselect.com E-Mail info@nordsonselect.com

PerliickerstraBie 11
76767 Hagenbach
Deutschland

Siidostasien/ Australien
Singapur
+65.6796.9514

www.nordsonselect.com info@nordsonselect.com

Ausgabe vom 15.08.2017 Taiwan
+886.229.02.1860

info@nordsonselect.com
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